
● 发行人业务覆盖半导体硅片和分立器件两个领域

‒ 发行人在半导体产业链上的一体化优势明显，硅片制造使公司能够从
原材料端开始进行质量控制与工艺优化，在确保盈利水平的同时抵御
短期供需波动冲击；公司具备全系列8英寸硅单晶锭、硅抛光片和外延
片大批量生产制造的能力；此外公司已经开始了12寸晶圆项目的研发

● 一流半导体硅片供应商，扩产对应下游需求旺盛

‒ 公司募集资金拟投向年产120万片集成电路用8英寸硅片项目，随着下
游应用领域的持续发展，半导体硅片行业未来发展前景广阔，且硅片
大尺寸化已成为重要的发展方向。近年来，公司8英寸硅片产品销量稳
步提升，总体已接近产能瓶颈，公司已经具备完善的生产和销售体系，
募投项目建设有助于缓解产能紧张情况

● 立昂微为2020年全A股涨幅最高个股

‒ 立昂微自2020年9月上市后暴涨16倍，为2020年全A股涨幅最高个股。
IPO后连拉23个涨停板，开板短暂调整后迅速恢复上行，2020年12月
31日市值达到482亿元
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东方投行—经典案例立昂微IPO
立昂微为国内少有的同时具备硅片及功率器件制造能力的完整产业链平台，旗下浙江金瑞泓长期致力于技术含量高、附
加值高的半导体硅片的研发与生产，具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力。

发行人 ● 杭州立昂微电子股份有限公司

发行类型 ● A股首次公开发行

网上发行日 ● 2020年9月1日

发行规模

● 人民币2.00亿元

● 4,058.00万股

● 不超过本次发行上市后总股本的10.00%

所属行业 ● C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

网上网下发行比例

● 网下询价，网上定价

● 初始发行比例：网下70%/网上30%
● 回拨后发行比例：网下10%/网上90%

发行价格 ● 每股4.92元（发行市盈率22.97倍）

上市交易所 ● 上交所（605358.SH）

上市日 ● 2020年9月11日

募集资金用途 ● 年产120万片集成电路用8英寸硅片项目

东方投行的角色 ● 保荐机构/主承销商
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立昂微股价 上证指数同期涨幅

股价（元/股）

发行价
4.92元/股

上市后最高价
145.00元/股
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